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รูปภาพ การลงนามบันทึกความเข�าใจ เม่ือ 2 ม.ค. 63 (The Times of India) 
 

กองทัพอินเดียร�วมมือกับบริษัท HAL และบริษัท Wipro ด-านเทคโนโลยีเคร่ืองพิมพ2 3 มิติ 

บริษัท Hindustan Aeronautics Limited (HAL) ของรัฐบาลอินเดียและบริษัทเอกชน Wipro 3D ลงนาม
ในข�อตกลงความร�วมมือด�านเทคโนโลยีเคร่ืองพิมพG 3 มิติกับกองทัพอินเดีย ภายใต�บันทึกความเข�าใจลงวันท่ี 
2 ม.ค. 63 บริษัทท้ังสองประสงคGท่ีจะร�วมกันออกแบบ พัฒนา ทดสอบ สร�าง และซ�อมแซมช้ินส�วนอากาศยาน
ด�วยเทคโนโลยีการเพ่ิมเน้ือโลหะ (Metal-Additive Technologies) ด�วยเคร่ืองพิมพG 3 มิติ ซึ่งผลิตผลท่ีได�จาก
ความร�วมมือดังกล�าวจะถูกใช�ในการบํารุงรักษา การซ�อมบํารุง และการซ�อมคืนสภาพอากาศยาน ในช�วงท่ีผ�านมา 
บริษัท Wipro เร�งพัฒนาเทคโนโลยีเคร่ืองพิมพG 3D มิติ และในเดือน ธ.ค. 62 บริษัท Wipro และสถาบัน
วิทยาศาสตรGอินเดีย (Indian Institution of Science) ประกาศว�า ได�ร�วมกันพัฒนาเคร่ืองพิมพG 3 มิติสําหรับ
ช้ินงานโลหะคุณภาพระดับโรงงานเปXนเจ�าแรกของอินเดีย 
 
แหล�งท่ีมาของข�าว: Jane’s Defence Weekly – 3 ม.ค. 63 
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